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Herzlich willkommen zum 

TD SYNNEX IBM & Red Hat 

OPEN INNOVATION 
DAY 2026

Open Innovation Day 2026
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This document is the property of TD SYNNEX and can only be used by the intended recipients.

Any unauthorized use, distribution, reproduction, or modification of this document or its contents is strictly prohibited. 

Open Innovation Day 2026
Die IT der Zukunft beginnt jetzt

Dienstag, 19. Mai 2026

Siegburg, Friendly Cityhotel Oktopuss 
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Open Innovation Day 2026

12:00 Uhr Eintreffen & Ankommen (Kleiner Imbiss)

13:00 Uhr Begrüßung & Opening: News von der IBM Think und dem Red Hat Summit

  Team TD SYNNEX IBM & Red Hat (Daniel Eder, Jennifer Hüsch, Siegfried Markiefka, Rafael Ulrich)

13:30 Uhr  Jenseits klassischer Systeme: IBM Quantum Computing

Petra Bührer, Quantum Ambassador Regional Lead DACH, IBM

13:50 Uhr Die stille Bedrohung - Warum Angreifer heute schon Daten für morgen stehlen

Michael Sigmund, IBM Software Technical Architect, IBM 

Michael Hagebölling, Technical Specialist Data Security, IBM Deutschland 

14:30 Uhr Pause (15min)

14:45 Uhr OpenSource Platformstrategien für Hybrid Cloud und AI 

  Markus Schreier, Asc. Principal Solution Architect, Red Hat 

15:15 Uhr Business Partner CROZ DACH GmbH: RedHat OpenShift AI in der Praxis

Joachim Gucker, Geschäftsführer, CROZ DACH GmbH

Agenda (1/2)
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Open Innovation Day 2026

15:45 Uhr Business Partner codecentric AG: Software Resilience 

  Niko Blättermann, Head of Observability, codecentric AG

16:15 Uhr Von Cloud Native zu technischer Souveränität mit IBM Sovereign Core

Georg Ember, IBM Automation Platform Architekt, IBM 

16:45 Uhr Pause (15min)

17:00 Uhr Business Partner mimacom: Daten in Bewegung - Echtzeitsysteme mit Kafka und 

Confluent

Markus Fleckenstein, Consulting Architect, mimacom Deutschland GmbH

17:30 Uhr Keynote: „Die Komik der KI“ 

Sebastian Schnoy, preisgekrönter Kabarettist und Moderator 

18:30 Uhr Dinner / Buffet 

Agenda (2/2)
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Update Partner Plus 2.0
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IBM Announcements Partner Plus 2.0
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2026 IBM Partner Plus program adjustments



May  4-7, 2026

Think 2026 
Announcements
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Strategische Kernthemen

AI-First Enterprise & Agentic AI
• Fokus auf AI-Agenten und „AI Operating Models“ statt isolierter GenAI-Use-Cases 

Hybrid bleibt Kernstrategie
• AI über On-Prem, Cloud und Edge hinweg („The world is hybrid“)

Echtzeitdaten als AI-Grundlage
• Event Streaming, AI-ready Data Pipelines und kontinuierlicher Kontext für AI-Agenten

Governance, Security & Sovereignty
• Trusted AI, Compliance und digitale Souveränität als Differenzierungsmerkmal

Open Ecosystem statt Closed Stack
• Offene Architekturen und Integration statt proprietärer AI-Silos

Quantum als langfristige Plattform-Wette
• Kombination aus AI, Quantum und HPC zur zukünftigen Enterprise-Transformation
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Product Announcements

IBM 
Sovereign Core

Im Januar angekündigt, GA auf der Think: 
Ready-to-run Software-Stack für souveräne 
KI-Umgebungen mit voller Daten- und 
Governance-Kontrolle sowie 
regelkonformen hybriden Agenten-
Workflows inklusive kuratiertem Partner-
Katalog.
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Red Hat Summit Atlanta

18. Mai 2026
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Red Hat Summit Insights: Die neuesten Plattform-Updates am 29. Mai:

Was gibt es Neues?
01 Red Hat AI 3.4

02 Red Hat AI Factory mit Nvidia

03 Fedora Hummingbird Linux

04 Red Hat Hardened Images 

05 Red Hat Enterprise Linux Long-Life Add-On 

06 Red Hat Developer Tools für Agentic AI 

07 Red Hat Ansible Automation Platform – Trusted Execution Layer for Agentic IT

08 Red Hat Enterprise Linux 10.2 / 9.8 

09 Red Hat Sovereign & Private Cloud

... 

https://www.redhat.com/de/events/webinar/red-hat-summit-insights-the-latest-platform-updates?sc_cid=RHCTE1260000478004
https://www.redhat.com/de/events/webinar/red-hat-summit-insights-the-latest-platform-updates?sc_cid=RHCTE1260000478004
https://www.redhat.com/de/events/webinar/red-hat-summit-insights-the-latest-platform-updates?sc_cid=RHCTE1260000478004
https://www.redhat.com/de/events/webinar/red-hat-summit-insights-the-latest-platform-updates?sc_cid=RHCTE1260000478004
https://www.redhat.com/de/events/webinar/red-hat-summit-insights-the-latest-platform-updates?sc_cid=RHCTE1260000478004
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Thank You
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